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~PIEL GALWANICZNA DO OTRZI1-1'tWANIA STOPO'I/ SREBRO-MIED1 

Przedmiotem wynalazku jest k~piel g~lwaniczn~ do otrzymywania stop6w srebro-m1ed!. 
Znane so k~piele do nakładania powłok srebrowych zawieraj~ce jony tlosiarczanowe, 

pirosiarczynowe i amoniak zarówno cyjankowe jak i kwaśne według opisów patentowych 
RFN nr 837 794 1 Wielkiej Brytanii nr nr 1 449 792, 2 725 313. Z k~pieli zawleraj~cych 
zestaw wymienionych składników kompleksujocych oraz znajdujocych się w nich anionów 
nie otrzymywano dotychczas powłok stopowych. Do otrzymywania powłok galwanicznych 
srabra z .miedziQ znane s~ kopiala oparte n~ jonach cyjankowych lub pirofosforanowych. 

Wado wytej wymienionych k~pieli cyjankowych jest ich silna toksyczność. Natomiast 
kopiala pirofosforanowe s~ drogie, nietrwałe i wymagajo etosowania stętonych roztwo
rów pirofosforanów, głównie potasowego. 

Celem wynalazku jast uniknięcie wytej wymienionych wad i niedogodności. 

Cal ten osiognięto poprzez opracowanie kopieli galwanicznej do otrzymywania sto
pów ,srebro-.ied! z8wierajocych kompleksowe zwiQzki srebra i miedzi, której istoto 
jest to, ta zawiera jednocześnie srebro i .ied!, a jako substancje kOlApleksujocQ -
jony tiosiarczanowe, jony pirosiarczynowe oraz amoniak, przy czym zawartość podstawo
wych składników kępie li mieści się w granicach~ srebro 0,5 - 20 g/dm3 , mied! -
2 - 30 g/d.3 , jony tiosiarczanowe 40 - 180 gld.3 , jony pirosiarczynowe 50 _ 150 gldm3, 
amoniak /NHJi 20 - 150 gldm3 • 

Zaleto kopieli galwanicznej według wynalazku jest .o~liwo!ć otrzymywania powłok 
ze stopów srebro-.ied! o stosunku ilośc10wy~ tych metali w powłoce zaletny. od zawa
rtóści jon6w srebra i miedzi w k~pieli, przy u~yciu nie~ok9ycznych. tanich substancji 
kompleksujocych. 

p r z y kład 1. SporzQdzono k~pi9l galwanicznQ o następujQcym składz1e 
w g/dm3 CUS04 w przeliczeniu na Cu 12,3, A92S04 w przel1czeniu na Ag 4,5, Na2S203 
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138, Na2S205 120, NH3 ~;4 przy pH 6,4. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie 
pod warstwą srebra o gr'ubości około 0,5).lm nanoszono I'/arstwę stopu srebro-miedź przy 
użyciu prądu stałego o natężeniu 12,5 A/m2. Po około 1 godzinie otrzymano powłokę sto
pową o zawartości miedzi 5 ,J, 

P r z y kła d 2. Sporzędzono kępiel galwaniczną o nastQPującym składzie 
w g/dm 3 Cus04 w przeliczeniu na Cu 12,3, A92S04 w przeliczeniu na Ag 3,5, Na2S203 138, 
Na2S205 115. NH3 50 przy ~H 6,1. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie podwar
stwą srebra o grubości oko,ło 0,5 ~m nanoszono warstwę stopu srebro-miedź przy użyciu 
prądu stałego o natężeniu j'.2,5 A/m2. Po około 1 godzinie otrzymano powłokę stopową 
o zawartości miedzi 10 ~. 

P !" Z Y kła d 3. Sporządzono kfJpiel galwaniczną o następującym składzie' 
w g/dm 3 Cus04 w przeliczeniu na Cu 12,3, A92S04 w przeliczeniu na Ag 2,25, Na2S203 
138, Na2S20 5 110, NH 3 45 przy pH 6,0. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie 
podwarstwQ srebra o grubości około 0,5 pm nanoszono waretwę stopu srebro-miedź przy 
użyciu prądu stałego o natężeniu 12,5 A/m2 • Po około 1 godzinie otrzymano powłokę sto
powę o za~artości miedzi 20 ~. 

P r z y kła d 4. Sporzędzono kąpiel galwaniczną o następujQcym składzie 
w g/dm3 Cus04 w przeliczeniu na Cu 12,3, A92S04 w przeliczeniu na Ag 1,5, Na2S203 
138, Na2S20S 108, NH 3 32, przy pH 5,9. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie 
podwarstwQ srebra o grubości około. 0,5}Jm nanoszono warstwę stopu srebro-miedf przy 
użyciu prędu stałego o natężeniu 12,5 A/m2 • Po, około 1 godzinie otrzymano powłokę 
stopowę o zawartości miedzi 30 %. 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Kępiel galwaniczna do otrzymywania stopów srebro-miedź zawierajęca kompleksowe 
zwięzki srebra i miedzi, z n a m i e n n a t y m, że zawiera jednocześnie srebro 
i miedź a jako substanCje kompleksujęce - jony tiosiarczanowe, jony pirosiarczynowe 
oraz amoniak, przy czym zawartość podstawowych składników kępieli mieści się w grani
cach: srebro 0,5 - 20 g/dm3 , miedź: 2 - 30 g/dm 3 , jony tiosiarczanowe 40 - 180 g/dm 3 , 
jony pirosiarczynowe 50 - 150 g/dm 3 , amoniak /NH3/ 20 - 150 g/dm3 • 
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